
用途举例

G6K(U)-2F-RF(-S)

·通信设备
·播放·影像设备
·试验·计测设备
·医疗设备

表面安装高频继电器

型号标准

种类

●表面安装端子型标准型号

标准规格

G6K□-□□-□-□
① ② ③ ④ ⑤

④特殊机能①继电器的机能

无标记 ：单稳型

U   ：1绕组闭锁型

②接点极数/接点构成
2 ：2极/2c

③端子形状

F ：外L形表面安装端子

RF ：高频对应

⑤ GND端子形状
  无标记：标准规格
S：省封装面积规格

对应表面封装 1GHz带 
小型2极高频继电器
●1GHz带优异的高频特性（1GHz中）

    插入损失：0.2dB以下，

    绝缘接点间：20dB以上/异极间：30dB以上。

●长10.3mm×宽6.9mm×高5.4mm的超小型。

●额定消耗电力100mW的高灵敏度。

●备有单稳型、1绕阻闭锁型等产品。

●具有可节省封装面积的规格（G6K(U)-2F-RF-S）更节省空间。

●备有重复性（再现性）优良的高接触可靠型产品。

（如有需要，敬请咨询。）

2c
300个/托盘

300、900个/卷

种类 最小包装单位构造 接点构成

单稳型

1绕组闭锁型
塑料密封型

300个/托盘

300、900个/卷2c

种类

G6K-2F-RF

G6KU-2F-RF

型号

G6K-2F-RF-S

G6KU-2F-RF-S

型号 最小包装单位构造

DC3 、4.5 、5 、12  、24

DC3 、4.5 、5 、12  、24

线圈额定电压(V)

DC3 、4.5 、5 、12  、24

DC3 、4.5 、5 、12  、24

线圈额定电压(V)接点构成

单稳型

1绕组闭锁型
塑料密封型

省封装面积型

注1.订购时，请注明线圈额定电压（V）。
 例：G6K-2F-RF DC3
 此外，交付时的包装标记及产品上标注的电压规格为□□VDC。
注2.订购带状包装时，请在型号末尾加上-TR03或-TR09。
 例：G6K-2F-RF -TR03  DC3
 每卷的继电器个数：-TR03 300个
　　　　　　 　　：-TR09 900个
 继电器本体上并没有-TR标记。（型号末尾无-TR03、-TR09标记时为托盘包装。）

符合RoHS
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重量

在微小负载领域中，使用在需要高频特性的高可重复性能（再现性）的行业
（试验计测设备、ATE等）时，请向您的欧姆龙代表咨询。

重置电压

容 能够施加

重置

重置

注.以上的为初始值
＊1.测量条件：根据电压下降法，在DC1V 10mA的条件下。
＊2.（ ）内的值为实际值。
＊3.测量条件：用DC500V兆欧表测量，位置与测量耐压时相同。
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高频特性（回复损失、V.SWR）＊1、＊2

寿命
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注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.15mm以下。

注1. 一般尺寸公差为±0.3mm。
注2. 端子间水平差在0.15mm以下。

标准型

省封装面积型
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带状

发货 1卷 （ ）
（ ）

每卷的继电器个数：

带状
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G6K(U)-2F-RF(-S)

A

C

B
A方向 ：1.96N以下 

B方向 ：4.90N以下

C方向 ：1.96N以下

表面安装高频继电器

请正确使用

●「共通注意事项」请参考相关页面

正确的使用方法

●关于继电器的使用

·继电器的防潮包装开封后，应尽早使用。防潮包装开封后长

    期放置不使用的话，焊接后可能出现外观、密封性的障碍。

    防潮包装开封后的保存，可以放入防潮包装中，用胶带固定。

·焊接实装后清洗时应避免急速冷却，使用酒精类或水溶类清

    洗剂。同时，水温应在40℃以下。

●长期连续通电的场合

·继电器用于一直处于通电状态，但是不进行开关动作的回路

  时，由于线圈自身的发热会产生绝缘恶化、接点表面生成皮

  膜从而进一步加速接触不良。用于这类电路时，为了以防接

  触不良和线圈断线，请设计成安全电路。

●关于使用·保管·运送环境

·使用·保管·运送时应避免阳光直射，保持在常温·常湿·

  常压的环境下。

●关于自动实装时的卡爪保持力

请夹住    部，而不要夹住中央或局部

·为了保证继电器的特性，自动实装时的卡爪保持力请设定为

  右侧所示的压力以下。

●关于涂层

·印刷基板的实装时需要涂层时，请勿使用含硅的涂抹剂。另

  外，继电器实装后进行基板清洗时也不要使用含硅的清洗剂。

 （因为有可能清洗剂会残留在继电器表面形成涂层）。

●可重复性（再现性）

·在微小负载领域中，使用在需要高频特性的高可重复性能（再

  现性）的行业时，请向您的欧姆龙代表询问。

●IRS(表面安装端子型)
(1)IRS法(分装用焊接：铅焊接时)

(2)IRS法(分装用焊接：无铅焊接时)  

220～
245

180～
200

150

90～120 20～30

250以下

230

180

150

120以下 30以下

外壳朝上（峰值）：
255℃以下

预备加热

预备加热

继电器端子部

焊接

焊接

s时间（ ）

s时间（ ）

G6K(U)-2F-RF(-S)焊接推荐条件实例之一

·焊膏的涂布量应以焊接厚度为200～250µm为宜，焊盘尺寸请参考本

  公司推荐的印刷基板加工尺寸。

·为保持焊接的良好状态,请按左述条件进行安装。

最终应以客户的实装条件进行确认。

温
度
（ 

 

）
℃

（温度Profile是表示印刷基板面的温度）

（温度Profile是表示继电器端子部的温度）

焊接良好状态 焊接不良状态

形成了踵角

焊接

基板

焊盘

端子

焊锡量过少 焊锡量过大

继电器
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